






























专利名称(译) 医用声音耦合器
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手塚智
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芝本弘一
手塚智

IPC分类号 A61B8/00 G01N29/28
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审查员(译) 谢楠

优先权 2013039014 2013-02-28 JP
2014019482 2014-02-04 JP

其他公开文献 CN105025801A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实施方式所涉及的医用声音耦合器(1)可拆装地设置于超声波探头(3)的
超声波放射面，上述医用声音耦合器具备弹性体，上述弹性体具有能够
附着于超声波放射面的附着力，弹性体具有：中央部(100)，具有与超声
波放射面对应的大小；多个端部(200)，附着于在超声波探头(3)中相向的
两个侧面；以及槽部(300)，设置于各个端部(200)与中央部(100)之间，
比中央部(100)和端部(200)中的厚度薄。
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